
激光器芯片扩膜摘料设备-半导体激光器摘料设备-深圳互喜智联

产品名称 激光器芯片扩膜摘料设备-
半导体激光器摘料设备-深圳互喜智联

公司名称 深圳互喜智联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:互喜
产地:深圳

公司地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区深圳市南山区创
盛路1号康和盛大楼905（注册地址）

联系电话  13316597298

产品详情

激光器芯片扩膜摘料设备：激光器芯片经过划片、裂片后，进行蓝膜扩膜分隔产品间距，通过OCR字符
识别与Map表格对应，实现力控吸取物料Wafer To Tray,并且检测N面，P面，共晶面，Wire
Boned面缺陷，良率达到99.95%以上。节省人力6人，经济效益50W/年
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